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PATENTE DE,| INTRODUCCION

a favor de:

Don Jorge PFerrer Batlles, de nacionalidad espafiola, domici-

liado en Barcelcna, C/. Povernir num. 127, por:

"NUEVO PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO EARA TA
FPABRICACION Y ILNVASADCO DE SUPOSITORIOS®

Memozxr ia Descriptiva

La presente solicitud se refiere a un nuevo procedimien-
to y medios para fabricar y envasar simultédneamente supositoﬁ
rios, de modo que elépr0pio molde constituye el recipiente don
de se presentan y expenden al pﬁblico;

El objeto de este registro tiene la considerable venteaja
de poder elaborar los sgupositorios directamente, con solo e-
char el preparado fundido en el intexrior de\bada cédpsula, re-
sultando un conjunto que aparte de suwagradable y original as-
pecto constituye una disposicidn que permite extraer aquéllas l
de un modo automdtico y aisladamente, congervdndose la asepsia

de las restentes.

En la hoja dqgglgnos que se acompafla para mejor compren-—
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La figura 1% muestra en planta el conjunto del dispositivo.

La figura 2& representa al mismo en alzado.

La figura 3% ofrece en plania las piezas que forman el mol-
de-cépsula.

Consiste esta invencidn en disponer unas cdpsulas 3 consti-
tufdas por dos piezas 1 abiertas por su base y que se acoplan en
tre sf por medio de un nervio 2, previsto en la cara interna del
reborde 4 de una de ellas y que ajusta en una canal 5 abierta en
el reborde de la opuesta. Cuando se han acoplado dichas cédpsulas
por su base cilindrica 6 en otros tantos alojamientos formados
por una serie de peguelios salientes en medioc punto 8 opuestos en-
tre sl para flanquear unos orificios 7 circulares practicados en
una placa deslizante 9, se vertird directamente en los moldes asi
establecidos, la susitancias fundida que constituye el preparado.

Después de llenar todas las cdpsulas 3 se verifica el cie- )
rre hermético del conjunto, acoplando los bordes de la plad& des:
lizante 9 en las respectivas canales internas 10 de unas pestailas
laterales 11 dispuestas en los bordes de una placa-corredera 12,
que cubre los orificios 7 y por lo tanto la parte baja de las ci-
tadas cépsulas, cuyos correspondientes rebordes externos 4 encajan é
el extremo inférior en el espacio 13 gque separa cada juego de sa-~ !
lientes curvados 8 de la placa deslizante 9.

De la parte superior de estos rebordes 4 se prolonga uns pe-
guefia oreja 14, de modo que cuando se engarzan las dos piezas 1,
resultan situadas a ambos lados y en posicidén inversa respecto a
la del opuesto, para una vez extrafde 1la cépsula, impulsarlas en
sentido contrario con los dedos, a fin de provocar la apertura
longitudinal de aquella en el instante en que ha de administrarse

el preparado.
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Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de esta in-

vencién, se declara gue los puntos cuya propiedad y explotacidn

exclusiva se solicita por veinte afios en Espafia, estén comprendi

dos en las siguientes

REIVINDICACIONSES

1).- Nuevo procedimiento y dispositivo para la fabricacién
y envasado de supositorios, caracterizado por unas cédpsulas for-
madas con 40s piezas ablertas por la parte inferior, acopiradas
entre sf mediante un nervio que situado en la cara interna del
reborde de una de ellas, encaja en una canal practicada en el re-
borde de la opuesta; una vez ajustadas dichas cédpsulas bor su ba-
se cilindrica en sendos elojamientos integradcs por una sucesidn

de peguetios salientes en medio punito diametralmente opuestos, de

modo cue Tlanquean uncos orificios circulares abiertos en una;pla—

ca deslizante, se introduce simulténea y directamente en cada una.
de aquélles durante la fase de fundido, la sustancia gque consti-
tuye el preparsdo.

2).- Nuevo procedimiento y dispositive para la fabricacién
y envasado de supositorios, segin la reivindicacidn primera, ca-
racterizado poryue una vez llenas todas las cédpsulus, se procede
al cilerre hermético del conjunto mediante acoplamiento de los bor
des de la placa deslizante en las canalss internas de unas pesg-
tatiag laterales dispuestas en una placa corredera, la cual cubre
dichas cépsulas por la parte inferior y permite extraerlas una a
ung conservando 1a asepsia de las restantes. Cada uno de los re-
bordes externos de las dgs piezas que forman la cépsula, ajustan
su respectivo extremé iggerior én el correspondiente espacio gue
gepara los salientes curfados de la placa deslizante, mientras

gn su parte superior es%éa;rebprdes llevan una pequefla oreja en
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posicidn inversa respecto a la del otro; las cuales, al ser im-
pulsadas en sentidos opuestos determinan la apertura longitudi-
nal de dicha cédpsula en el momento de aplicar el preparado.

'3&;- NUEVO PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA.LA YABRICACION Y
BNVASADO DE SUPOSITORIOS.

Tal como gueda descrito en la Memoria que anfecede y se
i1lustra en el plano gque la acompafia.

Consta esta Memoria de 4 hojas foliadas y mecanografiadas

Madrid,g 5 de 0ctu2§§:ii?12§6.

por una sola cara.
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